
侧立式母座




品名 材质 表面处理

外壳

内壳

中夹片

二次Moding

下排Moding 黑色/白色

上排Moding

下排端子

上排端子
镍底:80-200u",  

整体镀镍40-200U"，盐雾72H

数量 料号

接触区：钯镍12u",镀金2u"Min, 

焊接区：镀金2u"Min, 

整体镀镍40-200U"，盐雾72H

整体镀镍40-200U"，盐雾72H

RoHS
Compliant Pb

,

环境性能：

盐水喷雾

产品需过 炉，温度 ， 分钟；

为重点管制尺寸 为 管制尺寸 为 管制尺寸

产品料号）

镍底 接触区：钯镍 镀金 焊接区：镀金
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